






































专利名称(译) 超声波探头及其制造方法

公开(公告)号 US8410666 公开(公告)日 2013-04-02

申请号 US13/111246 申请日 2011-05-19

[标]申请(专利权)人(译) 东芝医疗系统株式会社
株式会社东芝

申请(专利权)人(译) 东芝医疗系统公司
株式会社东芝

当前申请(专利权)人(译) 株式会社东芝
东芝医疗系统公司

[标]发明人 SHIKATA HIROYUKI
TEZUKA SATORU
ONA YASUHIRO
KUBOTA TAKASHI
MAKITA YASUHISA

发明人 SHIKATA, HIROYUKI
TEZUKA, SATORU
ONA, YASUHIRO
KUBOTA, TAKASHI
MAKITA, YASUHISA

IPC分类号 H01L41/08 G01M7/00 A61B8/14

CPC分类号 B06B1/064 H01L41/27 Y10T29/42 Y10T29/49005

审查员(译) DOUGHERTY，THOMAS

优先权 2010120885 2010-05-26 JP

其他公开文献 US20110295124A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

根据一个实施例，超声波探头包括多个压电元件，第一电极，多个第二
电极，多个堆叠的柔性印刷电路板和多个连接部分。排列多个压电元
件。第一电极设置在多个压电元件的发射表面侧上。多个第二电极分别
设置在多个压电元件的后表面侧上。多个堆叠的柔性印刷电路板分别包
括多个端子。多个连接部分将第二电极电连接到端子。柔性印刷电路板
中的至少一个比用作上层的柔性印刷电路板延伸得更长。
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